
会　　期：2026年1月21日(水)～ 23日(金)

開催時間：10:00 ～ 17:00

会　　場：東京ビッグサイト

小間番号：E18-40（東ホール）

　　　

　　 https://www.takei-ele.co.jp/ 　　　ホームページ

　　　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

　　　この度、1月開催のネプコン ジャパン（東京ビッグサイト）へ出展致します。

　　　高速・精密・微細加工に特化した各種レーザー加工装置の工法と、実際に加工

　　　しましたセラミックス、ガラス、フィルム、及び金属箔の実物を展示致します。

　　　ご来場を心よりお待ち申し上げます。

出展の御案内
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